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Szkliwo do otrzymywania mas emalierskich do pokrywania aluminium
i jego stopow .

Przedmiotem wynalazku jest szkliwo do otrzymywania mas emalierskich stosowanych do pokrywania
aluminium i jego stopéw. Wytwarzane szkliwa a z nich masy emalierskie sa stosowane najczesciej do emaliowania
blachy. stalowej, przy czym temperatura ich wypalania wynosi okoto 800°C. Znane s3 przewaznie szkliwa
olowiowe o sktadzie:

PbO —13-17%
Si0, — 34-42%
Na, O —10-19%
Li, 0 — 8-17%
y Sb,0; ' — 0—- 1%
BaO - 0- 3%
Ca0O - 0— 2%
Cdo — 0- 3%
PbF, — 1- 3%
B,0; — 0- 6%

Suma R, C (R — metal alkaliczny) — 23—30%

Szkliwa te pozwalaja otrzymac powloki emalii o bardzo dobrej przyczepnosci i potysku lecz produkcja ich
ze wzgledu na zawartos¢ otowiu jest bardzo szkodliwa dla zdrowia.

Znane szkliwa bezotowiowe posiadaja przyktadowo nastepujacy skiad:

TiO, 22—-35% CoO 1%
Si0, 14-29% Cdo 0,5%
Na, O 17-26% K,O 11%
Li, O 1— 3% MnO 0,1%
Al, 04 4% : , NiO 0,1%
B,0; 11% PbO 0,5%
BaO 30% ‘ ZmO 2%

Ca0 4% Z:0, 4%
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Szkliwo do otrzymywama mas emallersklch do pokrywama aluminium i ]080 stopéw wedtug wynalazku
posiada co najmniej 80% wagowych

TlO; 8—15%

SiO, 30—40%

Na, O ‘ 25—40%

K,O 5--30%

Sb, 05 0-10%
oraz muiej niz.

2% — Al, 0,
10% — B0,
5% ’ — BaO
7% - —CdO
1% - PbO
4% — Zn0O
1% - Cr, 0,

2% —CuO

Masa emalierska otrzymana ze szkliwa o podanym skiadzie nadaje si¢ do emaliowania aluminium poprzez
.jednokrotne powlekanie powierzchni blachy, przy czym charakteryzuje si¢ niska temperaturg wypalania wyno-
szacq 560—620°C oraz dobrg przyczepnoscia do powierzchni aluminium. Otrzymane po wypaleniu powierzchnie
emalierskie posiadaja estetyczny wyglad, dobry potysk oraz duza elastycznio$é.
Przyktad. Podczas wytopu szkliwa wsad surowcowy nalezy miesza¢ i ogrzewaé do momentu catkowi-
tego stopienia i uzyskania jednorodnej masy. Temperatura stapiania wsadu mieéci si¢ w granicach 900—1100°C.
Sktad otrzy manego szkliwa ]est nastepujacy:

TiO, 12%
Si0, - 33%
Nag 0 25%
K,0 7%
Sb, 0, 3% .
Al, 04 0,08% !
B2 03 8%
BaO 4%
CdO 5%
- PbO 0,2%
Zn0O 2,6%
.Cr, 04 "0,02%
CuO 0,02%

Stopione szkliwo (masa .ciekta) wlewa si¢ do wody, gdzie ulega rozdrobnieniu, a nastgpnie suszy sie
w temperaturze okoto 50°C. Otrzymany spiek przeznacza si¢ do przygotowania masy emalierskiej. W tym celu
szkliwo miele si¢ w mtynie kulowym przy czym do mielenia doda]emy pigmenty, szkto wodne, wodg i stabiliza-
tory masy emalierskiej.

Blache¢ aluminiowg Al zawierajacg 99,6% aluminium po wytrawieniu w roztworze wodorotlenku sodu
dwukrotnym ptukaniu w wodzie i wysuszeniu pokrywamy natryskujac mase emalierska stosujac jednokrotne
emaliowanie bez emalii podktadowej, przy czym naktadanie emalii na metal powmno odbywad si¢ bezposrednio
po jej zmieleniu.

' Wypalanie powloki emalii przeprowadza si¢ na mokro w piecu elektrycznym w temperaturze 560—620°C
przez okoto 10 minut. Otrzymana powloka emalii posiada potysk, wykazuje dobrg przyczepno$¢ do podtoza
podczas proby w normalnej eksploatacji, nie bedzie na nig wywierato wigkszego wplywu trawienie 10% kwasem
octowym podczas 15 minut.

Zastrzetenie patentowe

Szkliwo do otrzymywania mas emalierskich do pokrywania aluminium i jego stopdw, znamienne-
ty m, ze zawiera co najmniej 80% wagowych

TiO, 8—-15%
SiO, 30—40%
Na, 0 25—-40%
K,0 . 5-30%

Sb, 04 0-10%
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oraz mniej niz

2% — AlL,0,
10% —B,0;
5% — BaO
7% —CdO
1% — PbO
4% —Zn0
1% - Cl'g 03

2% — Cu0O
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